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	报告编号：
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二、内容简介
　　研究领域：
　　芯片处理设备、封装设备、测试设备
　　涉及厂商：
　　应用材料公司、东京电子有限公司、艾斯梅尔公司、科天国际公司、爱德万測试股份有限公司、科林研发公司等
　　《2006-2007年世界半导体专用设备产业发展研究年度报告》推荐
　　世界半导体专用设备产业销售额在2005年缩小11.32％之后，2006年大幅超过上年业绩，增长率高达23.59％，其中晶圆处理设备销售同比增长26.2%半导体专用设备产品技术水平越来越高，在高阶制程设备需求方面，半导体制程发展快速，线宽也不断朝向物理、化学、光学的极限前进。2006年65nm集成电路成套设备已投入使用，45nm设备正在逐步进入市场。
　　半导体专用设备制造商的地位已不再仅是提供硬件设备，而同样能提供软件，包括工艺菜单、工艺控制及工艺集成，半导体专用设备工业的重要地位日益增强。
　　面对产业发展与市场竞争的变化和挑战，我们发布的《2006-2007年世界半导体专用设备产业发展研究年度报告》，将从以下方面帮助业界厂商、投资者、产业链条各环节更精确地把握世界半导体专用设备产业发展脉动、更深入地梳理细分产品变迁轨迹——翔实的产业与市场描述数据，从主要国家、地区、产业规模、产品结构、产业技术等多个角度刻画年度发展变化，洞察行业发展动向。
　　精炼主要半导体专用设备制造厂商2006年竞争表现，从市场份额、竞争格局、竞争策略评述等多个维度总结企业成败得失，评点市场领先要素。
　　对未来市场的深度量化预测，就整体和细分市场展开建模回归与专家校验，得出有价值的趋势分析与定量结果。细分市场的驱动力与阻碍因素，以及用户需求的多维剖析。
　　一、2006年世界半导体专用设备产业发展概况
　　（一）发展现状
　　（二）主要特征
　　（三）发展热点
　　二、2006年世界主要国家和地区半导体专用设备产业发展概要
　　（一）北美半导体专用设备产业
　　（二）日本半导体专用设备产业
　　（三）中国半导体专用设备产业
　　（四）主要国家半导体专用设备产业国际竞争力评价
　　三、世界半导体专用设备产业产业链分析
　　（一）产业链结构
　　（二）产业链分析
　　四、2006年世界半导体专用设备市场竞争格局分析
　　（一） 市场发展现状
　　（二）细分产品-晶圆处理设备
　　（三）细分产品-封装设备
　　（四）细分产品-测试设备
　　五、2006年世界半导体专用设备重点企业发展评述
　　（一）应用材料公司
　　（二）东京电子有限公司
　　（三）艾斯梅尔公司
　　（四）科天国际公司
　　（五）爱德万测试股份有限公司
　　（六）科林研发公司
　　六、影响2006-2007年世界半导体专用设备产业发展的主要因素
　　（一）有利因素
　　（二）不利因素
　　七、2007-2009年世界半导体专用设备产业趋势分析
　　（一）产业发展趋势
　　（二）技术发展趋势
　　八、2007-2009年世界半导体专用设备产业发展预测
　　（一） 产业规模与产品结构预测
　　（二） 细分市场发展预测
　　图表目录
　　2004-2006年世界半导体专用设备产业销售规模
　　2005-2006年各类半导体专用设备销售情况
　　2005-2006年世界十大半导体专用设备厂商排名
　　2006年北美半导体专用设备市场各月订单与出货情况
　　2005-2006年北美购买半导体专用设备按季度统计
　　2006年日本半导体专用设备市场各月订单与出货情况
　　2005-2006年日本国内购买半导体专用设备按季度统计
　　2004-2006年中国国产半导体专用设备销售情况
　　2005-2006年中国大陆购买进口半导体专用设备按季度统计
　　2005-2006年西欧购买半导体专用设备按季度统计
　　2005-2006年中国台湾地区购买半导体专用设备按季度统计
　　2005-2006年韩国购买半导体专用设备按季度统计半导
　　体专用设备产业链示意图
　　2005-2006年世界晶圆处理设备销售情况
　　2005-2006年世界半导体组装与封装设备销售情况
　　2005-2006年世界半导体测试设备销售情况
　　2005-2006年世界其他半导体设备销售情况
　　2006年四个财季应用材料公司经营业绩
　　2006年四个财季东京电子有限公司公司经营业绩
　　2006年四个财季艾斯梅尔公司经营业绩
　　2006年四个财季科天国际公司经营业绩
　　2006年四个财季爱德万公司经营业绩
　　2006年四个财季科林研发公司经营业绩
　　2007-2009年半导体专用设备企业发展预测情况
　　Gartner对全球2003年至2010年半导体专用设备市场的分析预测图
　　2007-2009年北京地区半导体专用设备市场发展预测情况
　　2007-2009年日本半导体专用设备市场发展预测情况
　　2007-2009年西欧地区半导体专用设备市场发展预测情况
　　2007-2009年中国大陆半导体专用设备市场发展预测情况
　　2007-2009年中国台湾地区半导体专用设备市场发展预测情况
　　2007-2009年韩国半导体专用设备市场发展预测情况
　　2007-2009年其它地区半导体专用设备市场发展预测情况
　　……
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